证券代码：600330                                证券简称：天通股份

天通控股股份有限公司
投资者关系活动记录表

	投资者关系
活动类别
	现场调研

	参与单位名称及人员
	中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、上海擎松投资管理有限公司（以上排名不分先后）

	时间
	2026年11月2日13:00

	地点
	上海市徐汇区古美路1658号C幢3楼会议室

	公司接待人员
	董事长：郑晓彬
投资者关系管理：姚天恒

	投资者关系
活动主要
内容介绍
	1、 公司发展介绍
天通控股股份有限公司创办于1984年，于2001年1月18日在上海证券交易所上市，拥有多家控股公司和参股公司，‌是国内首家由自然人直接控股的上市公司。公司将软磁、蓝宝石以及铌酸锂晶体等电子材料作为核心业务，将晶体和粉体智能设备作为支撑业务。公司产品广泛应用于汽车电子、数据中心及服务器、新能源、工业医疗、无线应用等领域。公司生产基地和业务中心分布在海宁、上海、安徽六安、宁夏银川、江苏徐州等多个区域。
其中，公司主业软磁‌材料‌目前产能位于行业前列，是国家软磁铁氧体标准制定单位之一。‌压电晶体‌材料突破国外垄断，8英寸铌酸锂量产填补国内空白，是光通信CPO关键光学组件的重要基础材料之一。但公司不生产光模块，请大家注意投资风险。
二、问答：
1、请阐述一下贵司现阶段发展现状和发展趋势？
公司2026年第三季度营业收入为10.92亿元，同比增长24.70%；归属于上市公司股东的净利润为-4011.31万元。前三季度营业收入为28.46亿元，同比增长15.72%；归属于上市公司股东的净利润为-3.22亿元。现阶段公司利润指标仍受光伏行业产能过剩、下游盈利承压影响。相关应收账款增提坏账准备并对光伏板块存货增提跌价准备，两项减值计提叠加，对公司经营利润产生了较大影响。但同时也可以看到，现阶段公司营收指标有所提升，主要得益于包括软磁材料、蓝宝石材料和压电晶体材料在内的电子材料整体向好的发展态势。
2、贵司的压电晶体材料业务现阶段进展如何？市场发展趋势如何？
截至目前，公司6英寸、8英寸压电晶圆均已实现量产，应用领域逐步拓展；压电异质晶圆产线设备已经到位并完成调试，部分潜在客户也正在送样测试验证。此外，数据中心对于算力密度、时延要求、功耗散热等材料性能要求越来越高。而铌酸锂晶体材料相较于其他材料来说显示出优异的性能优势。同时根据相关报道，近期联电（UMC）与高塔半导体（Tower Semiconductor）也均已在铌酸锂光通信赛道进行布局。但同时也请投资者注意业务进展不及预期的风险。
3、 贵司12英寸压电晶圆进展如何？
公司12英寸压电晶圆已完成研发验证并已送样测试。此外，12英寸压电晶体材料在AR眼镜上的应用正处于技术验证阶段，可针对性解决衍射光波导行业普遍存在的彩虹纹痛点，但整体技术导入进展还有待市场验证。
4、贵司的压电晶体材料业务未来几年的产能规划如何？
根据2025年12月30日发布的募投项目调整公告，公司计划于2029年12月实现168万片的压电晶圆产能以及42万片压电异质晶圆，合计210万片。公司也将根据业务发展情况逐步释放产能。
5、贵司H股发行进展如何？
推进中，请投资者注意投资风险。‌
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